附圖1：系爭專利主要圖式

[image: image1.jpg]1 2 10 20 30

ot |+ | mmorn |— | mm |— | m |— | mann

E |
1 2 3 10 20 30

F%ﬁ”!m&%&“’ﬁfﬁﬁ}—» —| nr || wasn

%=H

R




系爭專利第二及三圖係其方塊圖及實施例之方塊圖。
附表1：系爭專利請求項1與證據2及證據3之技術對應簡表
	要件
	系爭專利請求項1之
技術特徵
	證據2
技術內容
	證據3
技術內容

	1A
	一種無機板材表面修復之方法， 
	瓷磚表面處理裝置；自動拋光打蠟機
	防污性材料；在這種瓷磚上形成本發明的無機覆膜時，就可以借助於表面的親水性而使外裝上的各種污物脫落

	1B
	係於基材表面先將含有，有機矽酯水解成矽烷醇後再加熱生成之無機鍍液或膠態二氧化矽、矽酸鉀、矽酸鋰、矽酸鈉之其一或一種以上之混合液
	先經噴蠟機噴上地板蠟或防污劑
	無機覆膜的塗料組合物含有溶劑和溶質；作為溶質，一般是非晶質金屬氧化物的金屬鹽，例如含有選自鹼金屬矽酸鹽；鹼金屬矽酸鹽的優選例子，可以舉出矽酸鉀、矽酸鈉和矽酸鋰

	1C
	以旋鍍、塗佈、浸鍍等方式鍍膜， 
	先經噴蠟機噴上地板蠟或防污劑
	所述塗料組合物的塗佈方法，適宜使用噴塗法、浸塗法、淋塗法、旋轉塗法、輥塗法、毛刷塗法、海綿塗法等方法

	1D
	再行拋磨，將該無機鍍液或該混合液均勻分散及填補，形成平整度較高之被覆基材。
	在拋磨機的拋磨頭施壓拋磨下，拋光磚表面上的蠟等防污劑被均勻塗敷並在拋磨頭的壓力作用下滲入到拋光磚上的毛孔內
	


附表2：系爭專利請求項1與證據2、證據3及證據4之技術對應簡表
	要件
	系爭專利請求項1之
技術特徵
	證據2
技術內容
	證據3
技術內容
	證據4
技術內容

	1A
	一種無機板材表面修復之方法， 
	瓷磚表面處理裝置；自動拋光打蠟機
	防污性材料；在這種瓷磚上形成本發明的無機覆膜時，就可以借助於表面的親水性而使外裝上的各種污物脫落
	

	1B
	係於基材表面先將含有，有機矽酯水解成矽烷醇後再加熱生成之無機鍍液或膠態二氧化矽、矽酸鉀、矽酸鋰、矽酸鈉之其一或一種以上之混合液
	先經噴蠟機噴上地板蠟或防污劑
	無機覆膜的塗料組合物含有溶劑和溶質；作為溶質，一般是非晶質金屬氧化物的金屬鹽，例如含有選自鹼金屬矽酸鹽；鹼金屬矽酸鹽的優選例子，可以舉出矽酸鉀、矽酸鈉和矽酸鋰
	製備二氧化矽溶膠的母液是透過將四乙基矽酸鹽（TEOS），加至乙醇。酸催化量加入二氧化矽溶膠中，以作為矽酸鹽低聚催化劑

	1C
	以旋鍍、塗佈、浸鍍等方式鍍膜， 
	先經噴蠟機噴上地板蠟或防污劑
	所述塗料組合物的塗佈方法，適宜使用噴塗法、浸塗法、淋塗法、旋轉塗法、輥塗法、毛刷塗法、海綿塗法等方法
	

	1D
	再行拋磨，將該無機鍍液或該混合液均勻分散及填補，形成平整度較高之被覆基材。
	在拋磨機的拋磨頭施壓拋磨下，拋光磚表面上的蠟等防污劑被均勻塗敷並在拋磨頭的壓力作用下滲入到拋光磚上的毛孔內
	
	


附表3：系爭專利請求項2與證據2及證據3之技術對應簡表
	要件
	系爭專利請求項2之
技術特徵
	證據2
技術內容
	證據3
技術內容

	2A
	如申請專利範圍第1項所述之無機板材表面修復之方法， 
	同請求項1之比對說明
	同請求項1之比對說明

	2B
	其中基材鍍膜同時可添加抗菌材，以增加抗菌效果。
	
	在無機覆膜中可以添加抗菌成分


附表4：系爭專利請求項5與證據2及證據3之技術對應簡表
	要件
	系爭專利請求項5之
技術特徵
	證據2
技術內容
	證據3
技術內容

	5A
	如申請專利範圍第2項所述之無機板材表面修復之方法，
	同請求項2之比對說明
	同請求項2之比對說明

	5B
	其中抗菌材係有含銀（Ag）金（Au）鉑（Pt）。
	
	抗菌成分中，可以適宜地使用銀、銅、鋅等
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